Plating Mordente

Descrigéo:

Plating Mordente é um produto solido que dissolvido em &gua oferece um filme aderente de
zincato sobre o aluminio. O processo € utilizado sobre todos os tipos de aluminio e suas ligas e
deposita por imersd@o um filme denso, finamente granulado, ideal como base para eletrodeposi¢édo de
cobre, Niquel, Cromo ou Cadmio e outros metais.

Condicdes de Operacionais:

Plating Mordente 350 - 385,0 g/l

Temperatura 18 -23°C

Tempo de Imerséo 30 segundos — 60 segundos ( com movimentacao das pecas )

Equipamento Tanque de ferro ou aco inox, ndo se recomenda 0 uso de revestimentos de
PVC, devido sua natureza fortemente alcalina e sua dissolucdo gera calor.

Instrucdes Operacionais:

1. Encher o tanque limpo, com '/, do volume de 4gua.

2. Adicionar lentamente, o Plating Mordente, com agitacdo constante para uma boa
homogeneizagéo.

3. Completar com agua, até o volume final de trabalho.

Durante a dissolucdo, havera grande liberacdo de calor, recomenda-se que o banho esfrie, antes de
iniciar a producao.

Aplicacdo da Camada de Plating Mordente:

Para aplicacdo da camada de Plating Mordente, simplesmente imergir as pecas na solucéo.
Quando as pecas forem colocadas na solugdo, estas devem ser vigorosamente agitadas para se
assegurar uma completa e uniforme molhagem da superficie. Deve-se experimentar primeiramente
dependendo do tipo de liga usada, varios tempos de imersdo, até que se chegue ao ciclo ideal Sabe-se,
por exemplo, que materiais que reagem rapidamente na solucdo de Plating Mordente, requerem
tempos menores de imerséo.

Preparo das Pecas:

Para 0 bom desempenho do processo Plating Mordente é essencial um preparo adequado das
pecas. Se as pecas contém massa de polir, 6leos ou graxas podem ser usados varios processos para a
pré-limpeza das pecgas. Os processos mais comuns sao desengraxe a vapor, a jato ou com um solvente
emulsificavel como Plating Emulgal.




Manutencéo e Controle:

O banho de Plating Mordente, pode ser controlado pela formacdo de gas na superficie do
aluminio. A medida que a solucdo se toma fraca, o tempo de imersdo assim como a gaseificacdo
aumentam consideravelmente, entdo a reposicao da solucdo devera ser feita na proporcéo.

O banho podera também ser controlado pela densidade, para referéncia é de 34,0 Bé numa
temperatura de 20 °C. Se a densidade for inferior a recomendada, o banho devera ser reforcado, e
quando a densidade for alta, deve ser adicionada dgua para diluir o banho.

Densidade ( Bé) Plating Mordente ( g/l )
21,6 245,0
23,9 265,5
26,1 285,0
28,2 300,0
30,2 323,0
32,1 345,0
34,0 385,0
35,8 398,4
378 431,7
39,0 465,7
40,5 478,4
42,0 498,8
43,5 515,00

Informacdes de Seguranca:

Plating Mordente tem carater fortemente alcalino. Evitar contato com pele e olhos. Usar EPI’S
necessarios: oculos, avental, botas e luvas. Em caso de contato acidental, lavar a regido afetada com
4gua em excesso e neutralizar com uma solucéo de Agua Boricada & 3%. Em caso de contato com os
olhos, lavar com &gua e procurar um oftalmologista.

As informagdes contidas neste Boletim Técnico sdo baseadas em nossa tecnologia e
Know-how do processo, incluindo operagdes de campo e praticas de laboratorio.
Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que
mantidas as condi¢Bes de validade e embalagens originais o que comprovem a auséncia de
adulteracéo do produto. Durante a utilizagéo do processo nem sempre podemos
exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situagédo de
operacionalizacdo é particular e especifica a necessidade de cada Cliente




